共用部分：
1. 标记:
1） 如果客户制板说明里有明确指定位置，请按客户的制板说明添加标记。如果没有，请把UL logo, date code, PB free Logo，E-Test stamp、客户PN和版本号（如果PCB板内没有的情况下）加在工艺边上，不要加在单元板内。如果没有工艺边又没指定位置，请提出EQ；
2） 标记需要包含：
A) 全套UL标记 ；
B) 周期；
C) 电测章；
D) 如果单元板内没有客户的板号和版本号，需要添加；如果有，则直接按照客户文件制作即可；
E) 其他在说明文件中指出需要添加的标记；
2. 板材、叠层：
1) 1-17层板，如果库存有S1000-2请优先选用S1000-2，如果没有，直接用IT-180A替代，不用跟客户确认；
2) ≥18层板，请用S1000-2板材；
3. 钻孔：
1) PTH铣孔公差+/-4mil，NPTH铣孔公差+/-4mil；

2) 孔铜厚度按Gerber制作，不要再与客户确认，如果超能力，请评审；
4. 线路、表面工艺：
1) 正常情况下，所有线路层不需要加补偿值，客户在设计阶段已做补偿，完全按客户文件生产。但是，对于超我司能力的线宽，允许最多补偿2-3mil，不需与客户确认，如果补偿后还超出我司能力，请提出EQ。对于加补偿的板，请CAM制作2套资料，一套是有补偿的，一套是没有补偿的，请把没有补偿的光绘文件发给客户确认，有补偿的光绘文件下放工厂生产；
2) 如果客户制板说明没有指定表面处理，请用沉金，如果有，请按客户文件制作。表面工艺相关要求：
A） 沉金：金厚：0.0762-0.127um,镍厚：3-6um；
B） 沉银：银厚按照IPC 4553厚银的标准：银厚最小0.12um，典型值：0.2-0.3um；
C） 选择性电镀硬金：选择性电镀硬金：金厚30µ inch，镍厚100-200µ inch；
D） OSP：需要使用Shikoku or Entek 106AX-HT or ENTEK® PLUS HT 药水；
E） 喷锡：锡厚2-40um
3) 工艺边上要求加的反光点或者焊盘就直接按客户要求大小制作，不需要补偿；
5. 阻焊、字符:
1) 字符，蚀刻字，阻焊字有反字问题时直接按文件制作，不用确认；
2) 不允许在槽上加字符圈，丝印字符高度不够，按Gerber做，允许字符模糊，残缺；对于蚀刻字或阻焊字的字符，如果不够，字符宽度可以补偿2-3mil，如果补偿后还是不满足我司能力或模糊，就要提出EQ与客户确认；
3) 焊环不足，客户要求按Gerber制作，且允许IPC 2级标准的破口。我司内部操作：内层按极限加大；外层焊环如果过小不能满足公司能力，可以最多加大2-3mil。如果加大2-3mil后还是不能满足公司能力，按加大2-3mil后直接制作，客户接收破盘的问题，不用再同客户确认；
4) 阻焊层不需要加大阻焊，完全按客户设计的去生产，即使焊盘与开窗等大的也按文件去做。客户接受按客户文件做引起的阻焊上焊盘；
5) 如果顾客未说明阻焊颜色，或写着参考24990，请用绿色亚光。阻焊厚度按我司的能力控制；
6) 如果顾客未说明字符颜色时按照白色制作，字符厚度最大1mil；
6. 外形、拼板:
1) 拼板没有邮票孔按文件制作，不用确认；
2) V-CUT余厚不足按Gerber制作，若V-CUT公差超能力，按公差+/-4mil控制；
3) 对于有拼板要求的板，假如客户有要求在其元件面的附边上加"1st Side Assy --->" 字样，客户文件中一般会有字体要求，焊接面附边加“2nd Side Assy --->”，第一层定义为元件面，底层定义为焊接面；
7. 其他:
1) 针对样板，优化性的EQ不要提；
2) 非功能性的EQ不要提；

3) EQ只针对客户描述不清，有矛盾，或影响功能性；

4) EQ 24小时内递交；

5) EQ同光绘文件一起递交，光绘文件必须确认后才能下线；
6) 翘曲度不超过0.7%；
7) 当客户提供IPC 网表时，需要进行网络比较；如果提供的IPC网表无法调入，需要反馈给客户端重新提供.网表比对如果有问题，一定要提交EQ给客户；
8) 查看客户的Gerber，如果是线圈板，请增加电感测试要求给工厂：“此板要求做电感测试，用华为的电感测试器做电感测试，不用提供测试报告，无需客户提供芯片，也无需要求客户提供相关电感测试信息，只要增加一个像华为那样的电感测试流程，具体如何增加此流程，可以请教专门审华为的单的工程人员”。线圈板满足华为测试要求的则直接按照华为要求测试；不满足要求的则不进行测试。如果不是线圈板，请忽略此工程要求；
9) 客户订单都要高压测试报告，样板要求全检，批量只需抽检。批量订单，销售在转单给预审的时候，在系统备注里备注是批量。高压测试具体操作方式如下：
A） 对于客户端制板说明里只需要做高压测试，但是无具体测试要求的订单，此类由CAM直接备注给生产需要做高压测试；高压测试的相关测试方法及检验及相关报告由生产参照通用说明24990中的要求进行即可；
B） 对于客户端有提出特殊测试要求的订单；如要求层间测试电压满足1500V或者某几个网络之间的测试电压需要满足1500V的，由预审进行评审后向下传递；
10) 打X板：
A） 1-6层板：1拼1-9，每板打X数量不能超过1个单元板或者不超过总订单数量的5%；1拼10-15，每板打X数量不能超过2个单元板或者不超过总订单数量的5%；1拼16以上（包含1拼16），每板打X数量不能超过3个单元板或者不超过总订单数量的5%；
B） 6层板以上：1拼1-9，每板打X数量不能超过2个单元板或者不超过总订单数量的5%；1拼10-15，每板打X数量不能超过3个单元板或者不超过总订单数量的5%；1拼16以上（包含1拼16），每板打X数量不能超过4个单元板或者不超过总订单数量的5%；
预审部分：
1. 如果制板说明里有提到Nelco N4000-11 and Kingboard KB-6167等一些比较特殊的板材，请提出EQ，跟客户确认可否用IT-180A替代；

CAM部分： 无
